tesa HAF® 8414

Uriin Bilgisi

yari saydam z-eksenli iletken 1si ile etkinlesen film

Uriin Aciklamasi

tesa® HAF 8414, elektriksel olarak iletken pargaciklar iceren yari saydam bir isiyla etkinlesen yapiskan filmdir.

Ozellikler

- Cip modil yapistirma ve elektriksel baglanti tek adimda

- Tum yaygin implant hatlarinda iyi islenebilirlik

- PVC, ABS ve PC kartlar icin uygun (Dual Interface (D.l.) ve temassiz kartlar)
« Gumus murekkep altliklari ve tel anten icin uygun

. Ortalama parcacik capi: 40 pm

Uygulama Alanlari

tesa® HAF 8414, glvenilir elektrik baglantilarinin ve gic¢li yapismanin gerektigi tim uygulamalar icin tasarlanmistir. Baslica
uygulama alanlari, Dual Interface (DI) kartlarinda ¢ip modiil gdmme ve RFID etiketleridir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Degerler)

Bu bolimdeki degerler sadece temsili olarak degerlendiriimeli ve sartname amaciyla kullaniimamalidir.

Uriin Yapisi

« Taslyicl malzeme yok « Koruyucu turt glasin

« Yapigkan turu copolyamide « Renk yari saydam
Ek Bilgiler

isleme:

Litfen, optimum parametrelerin kullanilan makine tipi, kart govdesi icin 6zel materyaller, anten materyali veya cip moddlleri
ile bireysel musteri gereksinimlerine blytk oranda bagl oldugunu unutmayin. Yapistirma suresi, kullanilan altliklarin isi
gecisine baglidir. Ayrica, yapistirma isleminden hemen sonra bir sogutma asamasi dneririz. Bu esnada, filmin sicakhgi
yumusama sicakhginin (yaklasik 110 °C) altina diisene kadar basing uygulanmalidir.

Asagidaki veriler, makine parametrelerinin ilk kurulumu icin dnerilerdir.
1. On laminasyon:

On laminasyon sirasinda, yapiskan bant modiil bandina lamine edilir. tesa® HAF 8414 icin 6zellikle dogru bir 6n
laminasyon, nihai Grtinde iyi bir yapisma ve iyi iletkenlik saglamak acisindan blylk dneme sahiptir.

Makine ayart:
« Sicakhk 130 -150 °C

Sayfa 1/ 2 —itibaren 18/02/26 — tr-TR

Bu iirtin hakkinda giincel bilgiye ulasmak icin llitfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?ip=8414


http://l.tesa.com/?ip=8414

tesa HAF® 8414

Uriin Bilgisi

Ek Bilgiler

« Basing 3 -4 bar
« Sire 2,5 m/dak.

2. iletken Yapistirma:

Modil gémme sirasinda, dnceden lamine edilmis modiller modul bandindan hassas bir sekilde kesilir, kart yuvasina
yerlestirilir ve isi ve basing ile kart gdvdesine kalici olarak tutturulur. implant hatlarinin tipine gore tek veya cok adimli islem
kullanilabilir. Glinumuzde, cogu implant makinesinde birden fazla isi presleme adimi bulunmaktadir.

Tek adimli islem - Makine ayari:

. Sicaklik' 160 — 220 °C
« Basing 65 - 130 N/moddl
. Silre15s

Cok adimliislem (2 veya daha fazla isi baski kafasi) - Makine ayart:

. Sicaklik' 180 — 220 °C
. Basing 65 - 130N/modiil
« Sire2x0,7s./3x0,5s.

'Sicaklik dnerileri, 1sitma kafasinda élciilebilen degerlere dayanmaktadir. Farkli kart materyalleri icin farkl sicaklik ayarlari
tavsiye edilir:

+ PVC180-190°C
« ABS 180 —-190 °C
« PET 190 -200°C
« PC200-220°C

Maksimum yapisma dayanimi icin ytzeylerin temiz ve kuru olmasi gerekmektedir. Depolama kosullari, tesa® HAF raf omru
konseptine gore olmalidir.

Sorumluluk Disi

tesa® Urlnleri, stirekli zorlu kosullar altinda bile ylksek bir kaliteye sahip olduklarini ispatlamislar ve diizenli olarak yapilan
kontrollere tabi tutulmaktadirlar. Sunulmus olan butun bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmis oldugumuz en iyi bilgi ve
deneyimlerimizin temeline dayanmaktadir. tesa SE, buna karsin zimni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk
da dahil fakat bunlarla sinirli olmamak Uzere acik veya dolayli hicbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® uriintin belirli
bir amaca uygun olup olmadiginin ve kullanicinin tercih ettigi uygulama yéntemine uygun olup olmadiginin tespiti kullanicinin
sorumlulugundadir. Herhangi bir sipheye diisecek olursaniz teknik destek ekibimiz size yardimci olmaktan zevk duyacaktir.
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